
期間：2月8日（水）出発　～　2月19日（日）帰国

本プログラム対象者
・京都大学に在籍する最終学年を除く学部課程在籍者（学部・専攻分野は問わない）
・右記のいずれかの英語能力を有する者 IELTS 6.0、TOEFLiBT：80点以上
・日本国籍を有する者、又は日本への永住が許可されている者
・将来グローバルに活躍したいという高い志を持つ者
※留意事項１：同一年度内で、他のジョン万プログラム奨学金支援制度との併給は認めません。
※留意事項２：同時期に行われる、他の派遣プログラムとの併願はできない。

費用：プログラム参加費、滞在費（ＶＩＡ指定ホテル）、食費の一部はジョン万奨学金より支給
※往復航空券代と海外旅行保険料（VIA指定）は自己負担

応募書類提出締切
2016年11月28日（月）午後5時【厳守】

京都大学ジョン万プログラム
The John Mung Program

STANFORD VIA PROGRAM
Global Leadership & Engagement Program/ 

Exploring Social Innovation Program

※下記２プログラムの内、いずれか一つを選択します。

シリコンバレーの企業やＮＰＯ団体等に実際に訪問し、講演やディスカッション、ケーススタディ等を
通じてグローバル問題への知識を深める実践型のプログラムです。
リーダーシップ形成のためのアクティビティを通じてグローバルリーダーに必要な資質を磨きます。

Social innovationとは、新しいアイディアから社会的意義のある新たな価値を創造し、社会的に大
きな変化をもたらす事です。このプログラムでは社会問題に対するイノベーションの例をサンフラン
シスコ、シリコンバレーの社会企業やNPO団体等から実際に学ぶと共に、様々な社会の課題解決
策を構築して行きます。

http://viaprograms.org

【説明会】
2016年11月7日（月）

15：30-16：20
KUINEP 講義室

※ＶＩＡの現地スタッフによる
説明も含みます。

京都大学ジョン万プログラムとは、世界の第一線で活躍が期待される若きリーダーの育成を目指す、京都大学独自の奨学金プログラムです

問い合せ先 ：
・国際高等教育院日本語・日本文化教育センター ルチラ・パリハワダナ教授

E-mail： palihawadana.ruchira.8n＊kyoto-u.ac.jp （＊を＠に変えてください）
・教育推進・学生支援部 国際教育交流課 交流支援掛
E-mail： john-mung＊mail2.adm.kyoto-u.ac.jp （＊を＠に変えてください）



京都大学ジョン万プログラム
The John Mung Program

STANFORD VIA PROGRAM

[期間]　3月18日（土）出発～４月１日（土）帰国

・京都大学に在籍する最終学年を除く学部課程在籍者

（学部・専攻分野は問わない）

・右記のいずれかの英語能力を有する者 IELTS6.0、TOEFLiBT：80点以上

・日本国籍を有する者、又は永住外国人であること

・将来グローバルに活躍したいという高い志を持つ者

※留意事項１：同一年度内で、他のジョン万プログラム奨学金支援制度との併給は認めません。

※留意事項２：同時期に行われる、他の派遣プログラムとの併願はできない。

【募集人数】

５名（他大学からも受入する混成プログラム。全体人数は約３０名）

【費用】

プログラム参加費・滞在費（ＶＩＡ指定ホテル）一部食費等はジョン万奨学金より支給。

※往復航空券代と海外旅行保険料はＶＩＡ指定のものを自己負担。

【応募書類提出締切】

平成２8年１１月２８日（月）午後５時（厳守）

【説明会】
11月7日（月）
15:30~16:20

KUINEP講義室
VIAの現地スタッフも

参加します。

京都大学ジョン万プログラムとは、世界の第一線で活躍が期待される若きリーダーの育成を目指す、京都大学独自の奨学金プログラムです。



2017年3月18日(土)出発～4月1日（土）帰国

募集対象
・京都大学 医学部および薬学部に在籍する最終学年を除く学部課程在籍者
※医学部人間健康科学科及び薬学部在籍者は、必ず説明会にご参加ください。

・右記のいずれかの英語能力を有する者 IELTS 6.0、TOEFL iBT：80以上
・日本国籍を有する者、または日本への永住が許可されている者
・将来グローバルに活躍したいという高い志を持つ者
※留意事項１：同一年度内で他のジョン万プログラム奨学金支援制度との併給は認めません。
※留意事項２：同時期に行われる、他の派遣プログラムとの併願はできません。
募集人数
・5名

【費用】
プログラム参加費、滞在費はジョン万奨学金より支給
※往復航空券代及び海外旅行保険料（ＶＩＡ指定）は自己負担

応募書類提出締切
2016年１1月28日（金）午後5時【厳守】

問合せ先 ：
国際高等教育院 日本語・日本文化教育センター ルチラ・パリハワダナ教授
Email: palihawadana.ruchira.8n＊kyoto-u.ac.jp （＊を＠に変えてください）
教育推進・学生支援部 国際教育交流課 交流支援掛
Email: john-mung＊mail2.adm.kyoto-u.ac.jp （＊を＠に変えてください）

説明会
11月7日（月）17:00～18:00
医学部記念講堂
VIA現地スタッフも参加予定
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